共用部分：
1. 标记:
1) 在顶层字符中印：
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2) 在底层线路中加快捷标记；
3) 在底层字符中加周期标记和顾客PN；
4) CAM在ERP中备注：电测章印在焊接面（底层）；
2. 钻孔：
1) 孔铜最小20um，最大38 um；
3. 线路、表面工艺：
1) 线宽公差：内层：+/-1mil或+/-15%；外层：+/-1.5mil或+/-15%；
2) 沉金金厚：0.05—0.2um，镍厚：3.81---6.35um；
4. 其他:
1) 翘曲度≤0.7%；
预审部分：
1. 顾客无特殊要求时，使用高TG材料；
CAM部分： 无
